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国际电工委员会质量评定体系 (IECQ) 
涵盖电子元器件、组装件、相关物料和过程 

IECQ 有关规则及详情，请访问 www.iecq.org 

 

IECQ 符合性证书 
有害物质过程管理 

 

IECQ 证书号码:  IECQ-H DNVCN 20.0014 发出序号: 2 状态: 当前 

取代:  IECQ-H DNVCN 20.0014 Issue 1 
 发行日期:  2023/12/15 原发出日期: 2020/12/29 

认证机构文件号码:  PRC-HSPM- 201601 失效日期:    2026/12/28   

 

适用于: 

• 欧盟指令 2011/65/EU (RoHS) 及相关修订   

• 中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(2016 版) 

• 客户指定的要求 

 

华润微电子（重庆）有限公司 

中国重庆市沙坪坝区西永大道 25 号，邮编：401331 

 

该组织已制定和实施有害物质过程管理程序和相关过程，经审核，发现这些程序及过程符合适用的IECQ HSPM组

织批准要求，即IEC电子元器件质量评定体系（IECQ）的基本规则IECQ 01㈫
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https://certificates.iecq.org/iecq/iecqweb.nsf/CoCRefNumber/IECQ-H%20DNVCN%2020.0014%20Issue%201?opendocument
http://www.iecq.org/

